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DIN und VDE, Stresemannallee 15, 60596 Frankfurt am Main.
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Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn dieser Norm ist ... .

Nationales Vorwort

Die Deutsche Fassung des europaischen Dokuments prEN IEC 63171-1:2019 ,Steckverbinder fur elektrische
und elektronische Bauelemente — Produktanforderungen — Teil 1: Bauartspezifikation fur geschirmte oder
ungeschirmte freie und feste Steckverbinder, 2-polig: Informationen zur mechanischen Passung,
Kontaktstiftbelegung und zusétzliche Anforderungen fiir VARIANTE 1 / Bauart LC, Kupfer” (Entwurf in der
Umfrage) ist unverandert in diesen Norm-Entwurf ibernommen worden.

Die Internationale Elektrotechnische Kommission (IEC) und das Europaische Komitee fur Elektrotechnische
Normung (CENELEC) haben vereinbart, dass ein auf IEC-Ebene erarbeiteter Entwurf fiir eine Internationale
Norm zeitgleich (parallel) bei IEC und CENELEC zur Umfrage (CDV-Stadium) und Abstimmung als FDIS
(en: Final Draft International Standard) bzw. Schluss-Entwurf fir eine Europdische Norm gestellt wird, um
eine Beschleunigung und Straffung der Normungsarbeit zu erreichen. Dem entsprechend ist das
internationale Dokument IEC 48B/2721/CDV:2019 ,Connectors for electrical and electronic components —
Product requirements — Part 1: Detail specification for 2-way, shielded or unshielded, free and fixed
connectors: mechanical mating information, pin assignment and additional requirements for TYPE 1 / Copper
LC Style" unverandert in den Entwurf prEN IEC 63171-1:2019 Ubernommen worden.

Da die Deutsche Fassung noch nicht endgtiltig mit der Englischen und Franzésischen Fassung abgeglichen
ist, ist die englische Originalfassung des IEC-CDV entsprechend der diesbeziiglich durch die IEC erteilten
Erlaubnis beigefigt. Die Nutzungsbedingungen fiir den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten
gleichermafien auch fiir den englischen IEC-Text.

Das internationale Dokument wurde vom SC48B Electrical connectors® der Internationalen
Elektrotechnischen Kommission (IEC) erarbeitet.

Bei der Abstimmung zu dem Européischen Schluss-Entwurf bei CENELEC und dem Internationalen Schluss-
Entwurf bei IEC [Final Draft International Standard (FDIS)] sind jeweils nur ,JA/NEIN“-Entscheidungen
moglich, wobei ,NEIN“-Entscheidungen fundiert begriindet werden missen. Dokumente, die bei CENELEC
als Europadische Norm angenommen und ratifiziert werden, sind unverandert als Deutsche Normen zu
Ubernehmen.

Fur dieses Dokument ist das nationale Arbeitsgremium K 651 ,Steckverbinder* der DKE Deutsche
Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in DIN und VDE (www.dke.de) zustandig.

Fir den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf ein Dokument ohne Angabe
des Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich
die Verweisung auf die jeweils aktuellste Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments.

Fur den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe des Dokuments.

Der Zusammenhang der zitierten Dokumente mit den entsprechenden deutschen Dokumenten ergibt sich,
soweit ein Zusammenhang besteht, grundsatzlich tber die Nummer der entsprechenden IEC-Publikation.
Beispiel: IEC 60068 ist als EN 60068 als Europaische Norm durch CENELEC Ubernommen und als
DIN EN 60068 ins Deutsche Normenwerk aufgenommen.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. IEC ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.
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Einleitung

Die Internationale Elektrotechnische Kommission (IEC) weist darauf hin, dass die Ubereinstimmung mit
diesem Dokument die Verwendung von Patenten hinsichtlich Steckverbindern nach 4.2.2 und 4.2.4 bedeuten
kann.

IEC nimmt keine Stellung zur RechtmaBigkeit, zur Giltigkeit und zum Anwendungsbereich dieser
Patentrechte.

Der Halter dieser Patentrechte hat IEC zugesichert, dass er bereit ist, kostenfreie Lizenzen fir Antragsteller
in der ganzen Welt zu vergeben. In diesem Zusammenhang ist die Erkldrung des Halters dieser Patentrechte
bei der IEC registriert.

ANMERKUNG Informationen sind erhaltlich bei:

CommScope Technologies, LLC
501 Shenandoah Drive
Shakopee, Minnesota

USA 55379

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieser Internationalen Norm Patentrechte
berthren kénnen, ohne dass diese vorstehend identifiziert wurden. Die IEC ist nicht dafur verantwortlich,
einige oder alle diesbeziglichen Patentrechte zu identifizieren.

IEC 63171 ist die Basisspezifikation fiir die gesamte Reihe. Die in dem Basisdokument angegebenen
Informationen werden in nachfolgenden Spezifikationen nicht wiederholt, es werden nur zusétzliche
Anforderungen aufgefiihrt. Bei einem Bauelement mit einer héheren Dokumentennummer missen fir eine
vollstandige Beschreibung auch alle Dokumente mit einer niedrigeren Nummer berticksichtigt werden. Die
folgende Darstellung zeigt die Struktur der Dokumente.
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Internationale Elektrotechnische Kommission

IEC 63171-1 Ed1

Unterkomitee 48B: Electrical connectors

Darstellung mit dem typischen festen und freien Steckverbinder

2-polige freie und feste
Steckverbinder zur
Datenubertragung mit
bis zu 600 MHz (und
mit Strombelastbarkeit
von bis zu 1,4 A bei
60 °C).

Feste Steckverbinder
sind an einer
Leiterplatte oder in
einer
Wanddurchfiihrung
befestigt, der freie
Steckverbinder schlief3t
an einen Draht an.

Bild 1 — Steckverbinderiiberblick
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1 Anwendungsbereich

Dieser Teil von IEC 63171 behandelt geschirmte oder ungeschirmte, freie und feste Steckverbinder, 2-polig,
fur die Dateniibertragung mit Frequenzen bis zu 600 MHz und mit Strombelastbarkeiten von bis zu 1,4 A bei
60 °C. Er legt die gemeinsamen Mafle, die mechanischen, elektrischen, klimatischen und Signalintegri-
tatseigenschaften, Zuverlassigkeitsspezifikationen und entsprechende Priifungen fir diese Steckverbinder
fest.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen
gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in

Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

IEC 60050-581, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Chapter 581: Electromechanical
components for electronic equipment

IEC 60068-1, Environmental testing — Part 1: General and guidance
IEC 60512-1, Connectors for electronic equipment — Tests and measurements — Part 1: General

IEC 60512-1-1, Connectors for electronic equipment — Tests and measurements — Part 1-1: General
examination — Test 1a: Visual examination

IEC 60512-1-2, Connectors for electronic equipment — Tests and measurements — Part 1-2: General
examination — Test 1b: Examination of dimension and mass

IEC 60512-2-1, Connectors for electronic equipment — Tests and measurements — Part 2-1: Electrical
continuity and contact resistance tests - Test 2a: Contact resistance — Millivolt level method

IEC 60512-3-1, Connectors for electronic equipment — Tests and measurements — Part 3-1: Insulation tests —
Test 3a: Insulation resistance

IEC 60512-4-1, Connectors for electronic equipment — Tests and measurements — Part 4-1: Voltage stress
tests — Test 4a: Voltage proof

IEC 60512-5-2, Connectors for electronic equipment — Tests and measurements — Part 5-2: Current-carrying
capacity tests — Test 5b: Current-temperature derating

IEC 60512-6-3, Connectors for electronic equipment — Tests and measurements — Part 6-3: Dynamic stress
tests — Test 6¢: Shock

IEC 60512-6-4, Connectors for electronic equipment — Tests and measurements — Part 6: Dynamic stress
tests — Section 5: Test 6d: Vibration (sinusoidal)

IEC 60512-9-1, Connectors for electronic equipment — Tests and measurements — Part 9-1: Endurance tests
— Test 9a: Mechanical operation

IEC 60512-9-3, Connectors for electronic equipment — Tests and measurements — Part 9-3: Endurance tests
— Test 9c: Mechanical operation (engaging and separating) with electrical load

IEC 60512-11-3, Connectors for electronic equipment — Tests and measurements — Part 11-3: Climatic tests
— Test 11c: Damp heat, steady state

IEC 60512-11-4, Connectors for electronic equipment — Tests and measurements — Part 11-4: Climatic tests
— Test 11d: Rapid change of temperature
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IEC 60512-11-7, Connectors for electronic equipment — Tests and measurements — Part 11-7: Climatic tests
— Test 11g: Flowing mixed gas corrosion test

IEC 60512-11-9, Connectors for electronic equipment — Tests and measurements — Part 11-9: Climatic tests
— Test 11i: Dry heat

IEC 60512-11-10, Connectors for electronic equipment — Tests and measurements — Part 11-9: Climatic tests
— Test 11j: Cold

IEC 60512-11-12, Connectors for electronic equipment — Tests and measurements — Part 11-12: Climatic
tests — Test 11m: Damp heat, cyclic

IEC 60512-13-1, Connectors for electronic equipment — Tests and measurements — Part 13-1: Mechanical
operation tests — Test 13a: Engaging and separating forces

IEC 60512-13-2, Connectors for electronic equipment — Tests and measurements — Part 13-2: Mechanical
operation tests — Test 13b: Insertion and withdrawal forces

IEC 60512-15-6, Connectors for electronic equipment — Tests and measurements — Part 15-6: Connector
tests (mechanical) — Test 15f: Effectiveness of connector coupling devices

IEC 60512-25-9, Connectors for electronic equipment — Tests and measurements — Part 25-9: Signal integrity
tests — Test 25i: Alien crosstalk — Edition 1.0

IEC 60512-26-100, Connectors for electronic equipment — Tests and measurements — Part 26-100:
Measurement setup, test and reference arrangements and measurements for connectors according to
IEC 60603-7 — Tests 26a to 26g

IEC 60512-27-100, Connectors for electronic equipment — Tests and measurements — Part 27-100: Signal
integrity tests up to 500 MHz on 60603-7 series connectors — Tests 27a to 27g

IEC 60603-7, Connectors for electronic equipment — Part 7: Detail specification for 8way, unshielded, free
and fixed connectors — Edition 3.1

IEC 60664-1, Insulation coordination for equipment within low-voltage systems — Part 1: Principles,
requirements and tests

ISO/IEC 11801-1, Information technology — Generic cabling for customer premises

3 Begriffe
Far die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach IEC 60050-581 und IEC 60512-1.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

o |EC Electropedia: verfugbar unter http://www.electropedia.org

¢ ISO Online Browsing Platform: verfiigbar unter http://www.iso.org/obp
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4 Technische Angaben
4.1 Kompatibilititsstufen

4.1.1 Interoperabilitat

Die Interoperabilitit von Steckverbindern unterschiedlicher Herkunft, die dieser Norm entsprechen, wird
durch die Einhaltung der spezifizierten Schnittstellenabmessungen (Intermatibilitit) und durch die
spezifizierten entsprechenden Signalintegritatstests sichergestellt.

ANMERKUNG Die Gestaltung dieses LC-Kupfersteckverbinders verfiigt sowohl im freien Steckverbinder als auch im
festen Steckverbinder Uber Elemente, die ein Zusammenstecken mit einem standardmaRigen LWL-Steckverbinder der
Bauart LC nach IEC 61754-20 verhindern. Das Kodierungselement im festen Steckverbinder nach Bild 3(a) verhindert

das Einstecken eines LC-LWL-Steckverbinders. Die Héhe des freien Steckverbinders nach Bild 5(b) (MaR R) verhindert
das Einstecken in einen LC-LWL-Ausgang.

5 Gemeinsame Merkmale und typisches Steckverbinderpaar
Siehe Bild 1: isometrische Ansicht
5.1 Steckbedingungen

5.1.1 Allgemeines
Die MaRe sind in Millimetern angegeben. Die Darstellung der Zeichnungen erfolgt mit Projektionsmethode 3.

Die Steckverbinder brauchen der Darstellung in Bild 1 bis Bild 5 nicht zu entsprechen, nur die angegebenen
MaRe sind einzuhalten.
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5.1.2 Kontakte — Steckbedingungen

-

(S

==

Steckverbinder
Steckverbinder

I I S -

& S

i e,

BN
Fester &\ \\\

Steckverbinder / 7% /1/ 7 // :/// 7 7 Freier
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.
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Bild 2 — Gesteckte feste und freie Steckverbinder
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5.1.3 Fester Steckverbinder

- - a

4]0 05a9 [B]

Bild 3(a) — Fester Steckverbinder
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Bild 3(b) — Kontaktstiftdetail
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Mechanische X
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Bild 3(c) — Schnittdarstellungen von festen Steckverbindern
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Tabelle 1 — MaRe fiir Bild 3(a) und Bild 3(b)

Mafle in Millimeter

Male
Bezug Anmerkungen
Mindestmal Nennmaf Hochstmal

A 4,5 4.8 -

B 34 3,45 3,5

Cc 26 2,65 2,7

D 6,45 6,6 6,75

E 7,55 7.6 7,65

F 1,1 1,15 1,2

G 4,85 4,9 4,95

H 5,55 56 5,65

| Nicht verwendet

J Nicht verwendet
K 0,2 0,25 0,3 Radius

L 9,2 9,3 94

M 54 55 56

N 1,1 1,2 1,3

o 0,6 Grundmaf

P 1,35 Grundmaf}

Q Nicht verwendet
R 27 - - Schirmkontaktflache
S - - 1,2 Schirmkontaktflache
T - - 10 Schirmkontaktflache
u 0,71 0,76 0,81 Am Stiftsockel

\Y 0,50 0,51 0,52 Am Stiftsockel

W 8,5° 9,0° 9,5°

X 11,9 12,0 12,1

Y 2,2 23 24 Radius

z 1,05 GrundmaR
AA 0,65 0,7 0,75
AB 0,95 1 1,05
BH 13,85 13,95 14,05
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Y
AG \ Seitenansicht Kontaktstift
'_J —
AC—/
— AF

!

AG _I: \ Unteransicht Kontaktstift

L

Detail A
Bild 4 — Kontaktstiftdetail fester Steckverbinder (Detail A aus Bild 3(b), Schnitt D-D)
Tabelle 2 — MaRe fiir Bild 4
Mafe in Millimeter
Malte
Bezug Anmerkungen
Mindestmal Nennmaf Hochstmafd

AC 0,03 0,05 0,07 Radius (TYP)
AD 0,6 0,7 0,8
AE 04 Bezug
AF 0,6 Bezug
AG 9,5° 10° 10,5° TYP
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5.1.4 Freier Steckverbinder

Mechanische
/ Bezugsebene

A
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BE) o | i
= L of (A7) : T
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C —] =50 C B 4-*-' AY
Al
Bild 5(a) — Freier Steckverbinder
—_— AX

7 |

AUEEEEERRRE NN

Schnitt B - B Schnitt C-C

Bild 5(b) — Schnittdarstellungen von freien Steckverbindern
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Tabelle 3 — MaRe fiir Bild 5(a) und Bild 5(b)

Mafie in Millimeter

MaRe
Bezug Anmerkungen
Mindestmaly Nennmaf Héchstmal
AH 4,2 43 4.4
Al 3,2 3,25 3,35
AJ 2,2 23 24
AK 8,5 8,6 8,7
AL 1,3 1,4 1,5
AM 0,3 0,4 0,5
AN 52 53 54
AO 1,1 1,2 1,3
AP 2,7 28 2,9
AQ 0,5 0,6 0,7
AR 1,4 1,5 1,6
AS 1.4° - -
AT 21° - -
AU - - 8,5 Schirmkontaktflache
AV - - 09 Schirmkontaktflache
AW 24 - - Schirmkontaktflache
AX 4,42 4,47 4,52
AY 5,25 53 5,35
AZ 6,4 6,5 6,6
BA 0° 0,1° 0,2° Entformschrage
BC 2,55 2,65 2,75 Ruhepunkt des Kontakts
BD 0,3 04 0,5 Radius
BE - 1,05 - Grundmal}
BF 0,95 1,0 1,05
BG 0,9 1,0 1,1

6 Kennwerte

6.1 Allgemeines

Die Ubereinstimrr_'_uung mit den Prifprogrammen soll die Zuverlassigkeit aller Leistungsparameter
einschlieBlich der Ubertragungseigenschaften (iber den Bereich der klimatischen Bedingungen sicherstellen.

6.2 Einteilung in Klimakategorien

Temperaturbereich und Klimakategorie miissen kompatibel zur ISO/IEC 11801-1-Klassifizierung einer
Umgebung M,I,C,E, sein.
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6.3 Elektrische Kennwerte

Der Steckverbinder ist fur die Datenlbertragung mit bis zu 600 MHz ausgelegt und verfugt tber eine
Strombelastbarkeit von bis zu 1,40 A bei 60 °C.

6.3.1 Luft- und Kriechstrecken

Die zuladssigen Betriebsspannungen hangen von der Anwendung und den festgelegten
Sicherheitsanforderungen ab.

Isolationskoordination ist fur diesen Steckverbinder nicht erforderlich, daher sind die Luft- und Kriechstrecken
in IEC 60064-1 reduziert und in den Leistungsanforderungen geregelt.

Die Luft- und Kriechstrecken in Tabelle 4 sind als Bezugswerte flir zusammengesteckte Steckverbinder
angegeben. In der Praxis kénnen Verringerungen der Luft- und Kriechstrecken aufgrund des Leiterbilds der
Leiterplatte oder aufgrund der verwendeten Verdrahtung auftreten und missen gesondert bericksichtigt

werden.
Tabelle 4 — Luft- und Kriechstrecken
Mindestabstand zwischen Kontakten und Gehdusen Mindestabstand zwischen benachbarten Kontakten
Kriechstrecke Luftstrecke Kriechstrecke Luftstrecke
mm mm mm mm
1,40 0,51 0,40 0,40

6.3.2 Durchgangswiderstand

Bedingungen: IEC 60512-2-1, Prifung 2a
Prifaufbau wie in 7.2
Steckverbinder gesteckt
Anschlusspunkte wie in Bild 7 beschrieben
max. 20 mQ.
Schirmkontakt: max. 20 mQ.

6.3.3 Gleichstromwiderstand zwischen Eingang und Ausgang

Bedingungen: IEC 60512-2-1, Prifung 2a
Prifaufbau wie in 7.2
Steckverbinder gesteckt
Anschlusspunkte: Kabelanschluss zu Kabelanschluss
max. 50 mQ.

6.3.4 Unsymmetrischer Gleichstromwiderstand zwischen Eingang und Ausgang

Bedingungen: IEC 60512-2-1, Priifung 2a
Prifaufbau wie in 7.2
Steckverbinder gesteckt
Anschlusspunkte: Kabelanschluss zu Kabelanschluss
Bei allen Signalleitern maximale Differenz zwischen Hochst- und Mindestwert
Alle Typen: max. 25 mQ.
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6.3.5 Spannungsfestigkeit

Bedingungen: IEC 60512-4-1, Prifung 4a, Verfahren A
Steckverbinder gesteckt
Alle Ausfiihrungen:
1 000 V Gleichspannung oder Wechselspannung (Scheitelwert); Kontakt zu Kontakt;

1500 V Gleichspannung oder Wechselspannung (Scheitelwert); miteinander verbundene Kontakte
zum Schirm (falls zutreffend).

6.3.6 Strombelastbarkeit

Bedingungen: IEC 60512-5-2, Priifung 5b
Beide Kontakte in Reihe geschaltet

Die Strombelastbarkeit von Steckverbindern nach dieser Spezifikation muss mit der
Lastminderungskurve tbereinstimmen, die durch folgende Gleichung definiert wird: Temperatur (T) ist:

0,5
T y
I(I-)=2,5'[1—%:| .

6.3.7 Anfangsisolationswiderstand

Bedingungen: IEC 60512-3-1, Prifung 3a
Verfahren A
Steckverbinder gesteckt
Prifspannung: 500 V Gleichspannung
Alle Typen: min. 500 MQ.

6.3.8 Transferimpedanz (nur geschirmt)

Bedingungen: |IEC 60512-26-100, Prifung 26e

Gesteckte Steckverbinder, angeschlossen mit jeder fur diese Steckverbinder als zuldssig bestimmten
Kabelkonstruktion

Alle Typen: < 0,05 -2 Q von 0,1 MHz bis 10 MHz
<0,01 fQ von 10 MHz bis 80 MHz
Dabei ist f die Frequenz in MHz.

6.3.9 Kopplungsdimpfung

Bedingungen: IEC 62153-4-15 fur Kopplungsdampfung mit der triaxialen Zelle

Gesteckte Steckverbinder, angeschlossen mit jeder fir diese Steckverbinder als zuldssig bestimmten Art
von Kabelkonstruktion

>100-20-log( /) dB von 0,1 MHz bis 2 500 MHz.

Wenn die Gleichung einen Wert von mehr als 65 dB ergibt, muss die Anforderung auf 65 dB festgelegt
werden.
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6.4 Ubertragungseigenschaften

6.4.1 Allgemeines

Die Ubereinstimmung mit dieser Norm in Bezug auf die Ubertragungseigenschaften wird durch die in der
Prufgruppe EP beschriebenen spezifischen Prifverfahren bestimmt.

Alle Anforderungen an die Ubertragungseigenschaften sind zwischen den in IEC 60512-28-100 festgelegten
Bezugsebenen gilltig.

Alle Ubertragungsergebnisse miissen nach Priifung aller Proben als Gesamtergebnis des ungiinstigsten
Falls angegeben werden.

ANMERKUNG In den folgenden Unterabschnitten ist f die in MHz angegebene Frequenz.

6.4.2 Einfliigungsdampfung (IL)

Bedingungen: IEC 60512-28-100, Prufung 28a

Steckverbinder gesteckt
IL = 0,02xV fdB von 0,1 MHz bis 600 MHz

Immer wenn die Gleichung einen Wert von weniger als 0,1 dB ergibt, muss die Anforderung auf 0,1 dB
festgelegt werden.

6.4.3 Riickflussdampfung (RL)

Bedingungen: IEC 60512-28-100, Prifung 28b
Steckverbinder gesteckt
RL 2 74 — 20 log (f) dB von 0,1 MHz bis 600 MHz
Wergln die Gleichung einen Wert von mehr als 30 dB ergibt, muss die Anforderung auf 30 dB festgelegt
werden.

6.4.4 Unsymmetrieddmpfung (TCL)

Bedingungen: IEC 60512-28-100, Prufung 28f
Steckverbinder gesteckt
TCL 2 68 — 20 log (f) dB von 0,1 MHz bis 600 MHz

Unsymmetriedampfung bei Frequenzen, die sich auf berechnete Werte tber 50 dB beziehen, muss auf
die Mindestanforderung bei 50 dB zurtickgefiihrt werden.

6.4.5 Unsymmetriedampfung am fernen Ende (TCTL)

Bedingungen: IEC 60512-28-100, Priifung 28g

Steckverbinder gesteckt
TCTL =68 - 20 log (f) dB von 0,1 MHz bis 600 MHz

Unsymmetriedampfung am fernen Ende bei Frequenzen, die sich auf berechnete Werte Uber 50 dB
beziehen, muss auf die Mindestanforderung bei 50 dB zurtickgefiihrt werden.
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